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Da SECO le nuove single board com-
puter formato EPIC: il vantaggio di un
unico prodotto per molteplici applica-
zioni. SECO vi aiuta ad ottimizzare
costi di sviluppo e ridurre i tempi di
integrazione. Queste schede infatti
montano CPU e connettori standard
PC a bordo scheda; ciò permette di
ridurre i cablaggi e gli ingombri.
Inoltre SECO trasferisce la tecnologia
mobile nel mondo embedded con pro-
cessori scalabili Intel e controllori grafi-
ci ATI M9 offerti nelle linee EPIC ed
ETX per applicativi grafici importanti
quali 3D.
L’esperienza dell’azienda da lungo
tempo presente nel settore garanti-
sce affidabilità e continuità dei propri
prodotti.
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